






■注意事項

●50℃以下に出来ない場合、 空冷システムを

ご検討下さい。もしくはブスバ ーのサイズを

大きくしてください。また熱源が近くにある

場合も同様に空冷システムをご検討ください。

●ブスバ ーと分流器の電流端子の接触は全面

とし、接触抵抗が小さくなるよう締付けに十分

注意して下さい。 ※推奨部右記

推奨接触部

●接続する導体の電流密度は 1.55A/m前以下に設定して下さい。

●分流器は通過する周囲の対流空気に熱を放射することによって冷却されます、また接続ブス

バ ー やケ ー ブルを介しても熱を放出します。ブスバ ーを大きくする、または分流器を大きく

するなど放熱に配慮して下さい。

●分流器の端子部と母線の接続の際には、規定されたボルトを使用し適正なトルク値で締付け

て、ねじり、圧縮、伸縮などの応力が接続部に加わらないようにして下さい。
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